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olgimit Plattformstrategie

Das Palettiersystem Speed-Line von
FLG Automation legt auf einer Auf-
stelifldche von ca. 1,5 m? 1200 Spei-
chermodule pro Stunde in spezielle
Trays mit den Abmessungen 420 x
420 mm ab. Die Speichermodule
werden flach liegend auf einem Dop-
pelspurband bereit gestellt. Die Ver-
einzelung erfolgt in zwel hinter-
einander liegenden Stopppositio-
nen. Ein Doppelgreifsystem nimmt

Dirr Ecoclean prasentierte die Pro-
duktlinie Ecolution, die aus den An-
lagen EcoCTrans und EcoCFlex be-
steht. Erstgenannte ist eine Transfer-
Reinigungsanlage in  konsequent
modularer Bauweise. Ihre Baukom-
ponenten basieren auf der Transfer-
technologie, die raumlich in einer
neuartigen Weise zusammen gefiigt
sind, wodurch die Anlage kompakter
wird, Sie ist problemlos um einzeine
Komponenten oder ganzen Einhei-
ten erweiterbar: von Abluftreinigung
und Aufbereitung bis hin zu 2yklon-
abscheidern und Zentrifugen. Im
EcoCFlex-System sind Reinigungs-
prozesse mit der Flexibilitit eines
komplett integrierten Sechs-Achsen-
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die liegend ankommen-
den Module auf, und
wendet sie vor dem Ein-
setzen in die Werkstick-
trager um 90°. Die Anla-
ge kann mit bis zu drei
Stapel leeren Trays mit
je acht Lagen bestickt
werden, so dass die Pro-
duktion ohne Unterbre-
chung ca. eine Stunde
lauft. Durch einen ver-
windungssteifen Stahl-
rahmen als Grund-
gestell kénnen kurze
Taktzeiten auch in Kom-
bination  mit  hohen
Handlingsgewichten er-
zielt werden. Die Takt-
zeit liegt bei ungefahr drei Sekun-
den, was eine Traywechselzeit von
weniger als 1,5 Sekunden zulasst
Das Handlingwerkzeug fir die jewei-
ligen Werksticke wird individuell
den Kundenvorgaben angepasst. Die
Steuerung des Palettiersystems er-
folgt standardmaBig dber ein Gber-
sichtliches Display in Verbindung mit
einer Siemens 57-Steuerung.
www.fig.de

Transfer Reinigungsanlage

Roboters kombiniert. So kann das
System sowohl in laufende Produkti-
onsprozesse eingebunden, als auch
zur Abdeckung von Produktionsspit-
zen genutzt werden. Der Rei-
nigungsprozess wird schnell und ein-
fach an wechselnde Werkstiicke an-
gepasst. Der Robotergreifer ist an die
unterschiedlichsten  Aufgabenstel-
lungen und Werkstiicke anpassbar,
und erfilit die Anforderungen einer
State-of-the-Art-Reinigungsanlage:
Sicherheit oder Betrieb unter nass-
chemischen Umgebungsbedingun-
gen. Die Aufstellflache konnte mit
diesem Konzept um rund 40 Prozent
gesenkt werden

weww durr-ecockean.com

Batch-Drucker mit Shuttlesystem

Der Sieb-Schablonendrucker SPG00
von Essemtec kombiniert den Kom-
fort eines Batch-Druckers mit den
Vorteilen eines  vollautomatischen
Drucksystems. Dank dem Shuttlesys
tem ist es moglich, beliebige Substrat-
halterungen zu installieren. Deshalb
kann mit dem gleichen Drucksystem
beispielsweise Lotpaste auf Leiterplat-
ten, Leitkleber auf Flex-Material oder
auch Spezialpaste auf Keramik ge-
druckt werden, Durch das Shuttlesys-
tem ist das Laden und Entladen des
Druckers einfach. Der Drucktisch ist
vierachsig motorisiert. Zwei Visionka-
meras vermessen Referenzstrukturen,
und richten das Substrat
automatisch richtig zur
Druckvorlage aus. Der
Druckprozess ist voll pro-
grammierbar mit Pass-
wort-geschitzten Benut-
zerrechten. Aufirage las-
sen sich mit Bildern und
Grafiken  dokumentie-
ren. Das Umristen ist
einfach, da die zu ver-
wendenden Rakel,
Schablonen oder Spann-
rahmen auch optisch zu
sehen sind.  Standard-
massig ist der Drucker flr
29"-Schablonenrahmen
ausger(stet, die Stan-

dard-Substrathalterung ist fir cin
oder doppelseitige Leiterplatten bis
zu 450 x 500 mm ausgelegt. Gummi-
oder Metallrake! bis 500 mm Breite
kiénnen verwendet werden. Modell
SPE00-USC verfugt zusatzlich Gber ei-
ne automatische Schablonenrei
nigung, trocken, nass oder Vakuum
Durch die robuste Bauweise und den
Einsatz von prazisen Flhrungen ist
der Drucker jeder Aufgabe gewach-
sen. Er esgnet sich fir den Einsatz in
Fertigungen mit mittleren Volurmen,
oder als Standalone-Gerat fir Beson-

derheiten
WWW.essemiec com

Dispensnadeln erhéhen Qualitit

Wer Verbesserungen beim Dispen-
sen von BGA, bei Underfill und Dam-
&-Fill erzielen will, ist mit den von
FWVA zum Patent angemeldeten Me-
talinadeln mit konischem Spitzende-
sign gut beraten. Die Metallspitzen
laufen schrag zu, und bestehen aus
einer thermisch gut leitenden Metall-
legierung, was fur einen gleichmagi-
geren Materialfluss sorgt, und den
Aufbau von Uberdruck im Ventil ver-
meidet. Die an den Spitzen abge-
schragten Nadeln erlauben, Punkte
genauer zu setzen, da die Abschra-
gung den Innendurchmesser verk lei-
nert, und so die Matenalspannung
an der Spitze verringert, so dass das
Material die Nadeln leichter verfas-
sen, und portionsgenau chne Verwi-
schen platziert werden kann. Inner-
halb der konischen Abschragung
sind die Nadeln fiir einen reibungslo-
sen Matenalaustritt fein geschliffen
Die mehrfach verwendbaren Ventil-
nadeln aus Metall haben eine mit Ni-
ckel beschichtete Fassung und Spit-
zen aus korrosionsfreiem Stahl. Sie
sind gegenber den meisten Che-
mikalien bestandig, und sichern da-

durch auch bei Wiederverwendung
Zuverlassigkeit im Dispensprozess
Im Angebot ist ein breites Spektrum
an Nadeln for viele Matenalien und
Applikationen, alle Nadeln sind im
Luer Design gestaltet, Es gibt eine
Madelvariante komplett aus Kunst-
stoff mit kegelig geformter Nadel-
spitze fur optimalen Materialfluss,
und eine Vanante mit einer in eine
Kunststofffassung eingebetteten Ka-
nidle aus korrosionsfreiem Stahl, Bei-
de Varianten entsprechen den Vor-
gaben der ESD- und UV-Sicherheit

www peterjordan.de




